Varmekonduktiv pasta GD007, 1509

Produktkoder:

Produktkod: AM4169
EAN13: -
HS-kod: 38249996

Produktparametrar:

Farg: Gra

Max. driftstemperatur: 120 °C
Varmekonduktivitet: 6,8 W/mK
Belopp: 150 g

Produktvarianter:

Produktbeskrivning:

Hogkvalitativ varmeledande pasta for kylflansar med en
varmeledningsféormaga pa upp till 6,8 W/mK. Varmepastan ar utformad for
att sakerstalla battre varmedverforing mellan varmekallan - den
elektroniska komponenten - och dess kylflans. Den fyller ut ojamnheterna
mellan kylflansens yta och den kylda komponentens yta och dokar darmed
varmeoverforingen  till  kylflansen, som darmed far en hogre
kylningseffektivitet. Genom att anvanda en varmeledande pasta forbattrar
du den totala kylningseffektiviteten och foérlanger livslangden pa de kylda
komponenterna. Lamplig for alla halvledare (lysdioder), processorer,
grafikkort, minnesmoduler med mera. Pastan ar inte elektriskt ledande.

Varmekonduktivitet: 6,8W/mK
Lagsta driftstemperatur: -50°C
Hogsta driftstemperatur: 120°C
Specifik vikt: > 2,5 g/Cc
Paketets vikt: 1509

Paketet innehaller en plastskrapa for enkel applicering.
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